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平成 23 年 3 月期第 3 四半期連結累計期間業績予想値と 

実績値との差異に関するお知らせ 
 
平成 22 年 11 月 8 日に公表した平成 23 年 3 月期第 3 四半期連結累計期間（平成 22 年 4 月 1 日～平成

22 年 12 月 31 日）業績予想値と実績値に下記のとおり差異が生じましたので、お知らせします。 
 

記 
 

（金額の単位：百万円） 
平成 23 年 3 月期第 3 四半期連結累計期間（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日）連結業績予想

値と実績値との差異 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期 
純利益 

1 株当たり

四半期 
純利益 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

前 回 発 表 予 想（Ａ） 
16,500 △420 △950 △1,040 △57.22

実 績 値（Ｂ） 16,369 △253 △727 △786 △43.26

増 減 額（Ｂ－Ａ） △131 167 223 254 ― 

増 減 率（％） △0.8 ― ― ― ― 

（ご参考）前期第 3 四半期実績 
（平成 22 年 3 月期第 3 四半期） 6,218 △2,314 △2,222 △2,436 △134.04

 
差異が生じた理由 
 
売上高については、半導体市場が調整局面に入り、市場の先行きが不透明な状態が続いていることから、

半導体組立装置への設備投資においても、発注の抑制や納入時期の延期などの動きが見られたため、前

回発表の予想を下回りました。 
営業利益、経常利益および四半期純利益については、継続して取り組んでいる原価低減の効果が現れて

いることに加え、為替レートが想定より若干円安で推移したことから、前回発表の予想より赤字幅が縮

小しました。 
 

以  上 


